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	誠摯邀請您參加Moldex3D新版發表會~
真實三維CAE模流分析技術的全球創新領先者，
科盛科技即將推出最新的Moldex3D R8.0版本，
產品發表會將於十一月中旬於台灣北中南三地首先舉行，
Moldex3D R8.0展現了全球最先進的真實三維CAE模流分析技術，
您將可以體驗到最真實的CAE模流分析技術，
我們誠摯地邀請您撥冗蒞臨與指教！

Moldex3D R8.0
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最領先的真實三維CAE模流分析核心技術
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獨特的智慧型動態計算引擎(Fast-FEM/HP-FVM)
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先進的平行化高速運算技術(Auto-DDM)
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強大的64位元寬頻作業平台(Intel64M/Win64)
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最專業的模流分析網格處理強化技術 
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獨特的參數化三維實體網格自動產生技術
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獨特的三維實體邊界層網格自動產生技術
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最快速的Moldex3D/Voxel三維實體系列產品
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簡單快速又真實的三維實體模流分析技術
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最新穎的Moldex3D模流分析全球應用成果發表
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來自全球Moldex3D用戶3000多個成功案例分享
※活動議程表 ：
時          間

主          題

13:00-13:20
報　　到
13:30-14:30
最新 Moldex3D 模流分析應用全球成果發表
14:30-15:30
最新 Moldex3D R8.0 研發成果發表
15:30-15:50
交流時間
15:50-16:50
Moldex3D/Voxel 新產品發表
16:50-17:00
問題討論&抽獎活動


	※活動時間與地點：

	台南＼11月15日(二)　  13:00-17:00　 台南台糖長榮酒店-3F天鵝廳             
台南市東區中華東路三段336巷1號
台中＼11月16日(三)　  13:00-17:00　 台中長榮桂冠酒店-B2桂冠廳 
台中市台中港路二段6號
台北＼11月17日(四)　  13:00-17:00　 台北凱撒大飯店-3F明皇廳                
台北市100中正區忠孝西路一段38號

	※現場活動：

	報名費用：免費
　　　－ 凡參加者即贈送2005 Moldex3D 限量精美贈品。
抽獎活動：會後憑問卷表，即可換取一張抽獎卷，於會後參加驚喜抽獎活動，活動獎項有『Moldex3D
　　　　  應力偏光儀』、『限量Moldex3D萬年記事本』....等豐富獎品，等您來拿。

	※連絡資訊：

	若您對活動由任何疑問，或想更進一步了解活動相關內容，歡迎來電洽詢！
洽詢電話：03-535-5188分機 305 馬歐凌 小姐 / 傳真：03-543-7407
線上報名網址：http://www.moldex3d.com/ch/news/latest/051017/index.htm

	區域
連絡人
連絡電話
電子信箱
北區
林小姐
02-29996768 ext.11
alicelin@moldex3d.com
中區
溫小姐
03-5355188 ext.307
emilywen@moldex3d.com
南區
廖小姐
06-2826188
graceliao@moldex3d.com



	※報名2005 Moldex3D R8 新版發表會 ：

	公司名稱
	

	電　　話
	
	傳真號碼
	

	聯絡住址
	

	姓　　名
	職　　稱
	部　　門
	E-mail

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	場        次
	□ 11/15(二)台南場次          □ 11/16(三)台中場次 　       □ 11/17(四)台北場次

	訊息來源
	□ Moldex3D網頁    □Moldex3D電子報    □業務邀請函    □其他單位邀請函



※ 資料填妥，請傳真至：03-5437407 















































